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以下資料由慶良公司自行輸入，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司負責。
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公司名稱：慶良電子股份有限公司 (股票代號：3345 )

	輔導推薦證券商
	元富證券、兆豐證券、大華證券ˋ富邦證券

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)

	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	公司簡介

慶良電子股份有限公司成立於1986年12月，主要從事連接器之研發、製造及銷售，目前已擁有連接器產品設計、模具設計製造、自動裝配機設計製造、射出、沖壓及自動裝配等能力。在產品的應用上，主要應用在面板、通訊、筆記型電腦及個人電腦等消費性電子產品。慶良電子為國內少數針對通訊、手機及消費性電子產品開發完整連接器產品系列及規格的廠商，且慶良電子研發單位尚不斷透過個別化服務為客戶設計符合需求之特殊化規格連接器，產品開發與設計深受下游應用產品製造大廠之肯定，更為國內LCD組裝大廠之連接器供應商。
慶良電子具備電子及機構元件開發與驗證之雙重技術，同時又具備模具與機構零件自製開模及設計之能力，可提供Total Solution之客製化服務，透過原物料、型式、大小變化去設計符合個別客戶需求之特殊規格連接器，達成百分百之客戶滿意度。本公司對於產品的研發，均是從產品設計、精密模具設計製作，到自動化組裝與檢測設備的設計開發，已建立自主設計、製作，到生產的一貫化作業流程。

公司沿革

75年12月
公司設立，設立資本額新台幣1,000仟元。初期主要營業項目為塑膠模具設計開發及塑膠零件之射出成型。

81年01月
由塑膠模具設計開發及塑膠零件之射出成型，轉型為連接器專業製造商。

84年07月
辦理現金增資19,000仟元，增資後資本額為20,000仟元。

87年09月
辦理現金增資30,000仟元，增資後資本額為50,000仟元。

88年11月
辦理現金增資60,000仟元，增資後資本額為110,000仟元。

89年04月
取得「電腦排線端子之金屬導腳增益結構」專利(新型第153403號)與「記憶體模組插座」專利(新型第154056號)。

89年11月
取得「電腦排線端子結構改良及易拆裝置」專利(新型第160877號)。

91年11月
本公司為開發通訊用電子連接器，特於台灣成立高頻電子實驗室。

91年11月
為強化本公司產品品質，導入ISO 9001：2000版並通過認證。

92年01月
盈餘轉增資35,000仟元，增資後資本額為145,000仟元。

92年03月
購買Chief Land International Co., LTD.之股權，間接轉投資慶虹電子(蘇州)有限公司。
92年08月
辦理現金增資125,000仟元，增資後資本額為270,000仟元。

92年09月
向證券暨期貨管理委員會申請核准公開發行。

92年10月
盈餘轉增資67,500仟元，增資後資本額為337,500仟元。

92年10月
購買Glory International Co., Ltd.之股權，持股100%，間接轉投資慶升電子廠。

92年10月
台灣申請第91208035號「軟性印刷電路板連接器之改良」新型專利第205642號已領證。

93年11月
盈餘轉增資2,000仟元，增資後資本額為339,500仟元。
94年10月
通過ISO 14001認證。
96年02月
通過QC080000認證。
96年09月
成立汐止創意中心。

97年11月
盈餘轉增資1,358仟元，增資後資本額為353,080仟元。
99年03月
辦理現金增資21,920仟元，增資後資本額為375,000仟元。        


	主要業務項目： 
              連接器之研發、製造及銷售。


  


	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：



	產品
名稱
	產品圖示及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收
比重(%)

	連接器
	
	連接兩端電子訊號之接插件，提供電子產品電流與訊號傳輸之用
	897,677
	97.33%

	其他
	
	
	24,586
	2.67%

	合計
	922,263
	100.00%


最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元
	年 度
項 目
	最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註1 )

	
	94年度
	95年度
	96年度
	97年度
	98年度
	99年8月

	營業收入淨額
	583,145
	882,680
	1,006,063
	899,284 
	922,263
	857,616

	營業毛利
	120,750
	244,376
	297,889
	199,820 
	314,689
	190,297

	毛利率(%)
	20.71%
	27.69%
	29.61%
	22.22%
	34.12%
	22.19%

	營業外收入
	29,304
	86,113
	8,967
	144,279 
	145,295
	142,498

	營業外支出
	20,763
	25,057
	15,428
	7,922
	11,109
	7,432

	稅前損益
	26,167
	130,076
	165,251
	186,522
	 275,499
	208,873

	稅後損益
	29,460
	132,034
	122,745
	141,794
	234,214
	171,773

	每股盈餘(元)
	0.87
	3.89
	3.48
	4.02
	6.63
	4.58

	股
利
發
放
	現金股利(元)
	0.2
	0.2
	0.1
	0
	2
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	0
	0
	0.4
	0
	0
	-


最近五年度簡明資產負債表
	年度

項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年

	流動資產
	367,487
	540,225
	666,885
	601,315
	598,870

	基金及長期投資
	274,305
	332,724
	413,888
	619,310
	808,915

	固定資產
	203,933
	185,810
	139,740
	151,024
	215,485

	無形資產
	3,283
	4,060
	        5,253
	7,135
	8,840

	其他資產
	9,623
	5,759
	450
	108
	395

	資產總額
	858,631
	1,068,578
	1,226,216
	1,378,892
	1,632,505

	流動

負債
	分配前
	225,292
	301,095
	331,167
	282,940
	324,981

	
	分配後
	217,912
	293,715
	323,354
	282,940
	-

	長期負債
	25,726
	13,548
	9,032
	25,280
	9,037

	其他負債
	23,037
	41,216
	46,565
	78,076
	98,834

	負債

總額
	分配前
	274,055
	355,859
	386,764
	386,296
	432,852

	
	分配後
	266,675
	348,479
	378,951
	386,296
	-

	股本
	339,500
	339,500
	339,500
	353,080
	353,080

	預收股本
	-
	-
	-
	-
	-

	資本公積
	62,987
	62,987
	62,987
	62,987
	67,572

	保留

盈餘
	分配前
	183,366
	308,019
	423,384
	543,785
	777,999

	
	分配後
	175,986
	300,639
	415,571
	543,785
	-

	長期股權投資

未實現跌價損失
	-
	-
	-
	-
	-

	累積換算調整數
	(1,277)
	2,213
	13,581
	32,744
	1,002

	股東權益總額
	分配前
	584,576
	712,719
	839,452
	992,596
	1,199,653

	
	分配後
	577,196
	705,339
	831,639
	992,596 
	-


	最近三年度財務比率

	
	
	96年
	97年
	98年

	財
務
比
率
	毛利率(%)
	29.61%
	22.22%
	37.05%

	
	流動比率(%)
	201.37
	212.52
	184.28

	
	應收帳款天數(天)
	116
	143
	136

	
	存貨週轉天數(天)
	27
	14
	14

	
	負債比率(%)
	31.54
	28.01
	26.51




投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!!












(先鍍後沖)





電鍍加工





其他材料


．鋅合金


．底座、外殼銲接


．密閉用材料


．陶瓷、玻璃


‧PVC





電鍍材料


．鍍金


．鍍鎳


．鍍錫鉛/純錫/鍚銅


．鍍鈀鎳合金





金屬材料


．磷青銅


．黃銅


．SPCC(冷軋鋼板)


‧洋白銅


‧時殊銅合金





車床


加工





沖模製作


沖壓加工





電鍍加工





電鍍加工





塑膠製作


射出成型





壓鑄模具製作


壓鑄射出成型





其他





電鍍加工





製配組立





測試





電子連接器成品





個人電腦週邊設備





汽車業





航太／軍事





消費性電子產品





其他





個人電腦





通訊業





上游原料(三)主要原料之材料類





連接器製造業造造業造











下游應用產業





資訊家電





塑膠材料


．LCP


．PPS


．PCT


．PBT


．NYLON


．PC


‧ABS























 











